Banheira de Limpeza Ultrassénica

1) - Identificagéo do Equipamento:

Nome comercial: Banheira de Limpeza Ultrassbnica

Marca: BLUE WAVE

Modelo: 105809 6

NCM e descrigdo na admissao temporaria: 8479.89.91.000Y -
Equipamento de limpeza ultrassdnica para matrizes (Die Cleaning),
modelo 105809 6, destinado a limpeza de componentes e matrizes
industriais por meio de processo ultrassénico.

Fungéo: Realizar a limpeza utilizando ondas de alta frequéncia para
remover residuos e contaminantes das superficies e cavidades das
pecas.

Descricdo detalhada e caracteristicas técnicas:

Equipamento de limpeza ultrassdnica para matrizes e componentes
industriais, modelo 105809 6. O equipamento utiliza tecnologia de limpeza
por ultrassom para promover a remogao de residuos, particulas,
contaminantes e materiais aderidos as superficies dos componentes
submetidos ao processo de limpeza. E destinado a limpeza de precisdo de
matrizes (dies) e demais componentes utilizados em processos industriais,
contribuindo para a manutengao das condigdes de limpeza e qualidade dos
componentes antes de sua reutilizacdo no processo produtivo.

A tecnologia de limpeza ultrassénica € empregada em processos de
limpeza de precisao (Die Cleaning).

Caracteristicas Técnicas

e Tipode

. Sistema de limpeza ultrassdnica
equipamento

Limpeza de matrizes (Die Cleaning) e

* Aplicagdo componentes industriais
o Tecnologia Limpeza por ultrassom
e Peso liquido 1.492 kg

e Peso bruto 2.238 kg



Descrigcdo de Funcionamento

Durante a operacao, as pegas sao posicionadas no sistema de limpeza e
submetidas a agc&do das ondas ultrassénicas transmitidas pelo meio liquido.

A vibragao ultrassonica provoca a formacgéao e o colapso de pequenas bolhas
no liquido, gerando um efeito de limpeza que auxilia na remogéao de residuos,
particulas, incrustagdes e outros contaminantes aderidos as superficies e
cavidades das matrizes. O processo permite alcangar regides de dificil acesso
por métodos convencionais, proporcionando uma limpeza mais uniforme e
adequada para componentes de geometria complexa.

2) - Finalidade do Equipamento:
Local de utilizagéo:

Tem como finalidade realizar a limpeza ultrass6nica de matrizes (dies) e
componentes industriais, removendo residuos, particulas, incrustacoes e
demais contaminantes aderidos as superficies e cavidades das pecas.

O equipamento sera utilizado no setor de DIE CLEANING, destinado a limpeza
e manutencao de matrizes e componentes utilizados no processo produtivo
industrial. Sua utilizacado ocorre na area de preparacdo/manutencao de
matrizes, onde os componentes sao submetidos ao processo de limpeza antes
de serem novamente disponibilizados para uso na produgao.







